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Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Pruf-
und Messverfahren - Teil 3-35: Untersuchungen und Messungen - Visuelle und
automatisierte Inspektion der Endflachen von Lichtwellenleiter-Steckverbindern (IEC
61300-3-35:2009); Deuts che Fassung EN 61300-3-35:2010
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